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Zum Titelbild

Vinci, der schnellste Kryptographie-
Baustein der Welt
Am Institut für Integrierte Systeme an der
ETH Zürich wurde der Chip Vinci
entwickelt, ein hochintegrierter Schaltkreis auf
einem Chip von 9,9 auf 11 mm Kantenlänge,
der als schnellster und sicherster Chiffrierer
und Dechiffrierer der Welt gilt. Realisiert
wurde der Chip im Rahmen eines
Forschungsprojektes gemeinsam mit dem Institut

für Signal- und Informationsverarbeitung
und mit der Unterstützung der Ascom Tech
AG, Solothurn, sowie des Bundes. (Bild:
ETH Zürich)
Lesen Sie dazu die Meldung unter der
Rubrik «Aktuell», Seite 338, in diesem Heft.
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